附件1


增材制造校企课程开发中心
申报书


	申报院校
	:

	项 目 负责人
	:
	
	

	联系电话
	:
	移动电话
	:

	

	联络员
	:
	E-mail
	:

	联系电话
	:
	移动电话
	:

	通讯地址
	:

	邮政编码
	:

	申报日期
	:      年    月    日
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一、基本情况
	申报院校名称
	
	地    址
	

	成立时间
	
	学校类型/性质
	□本科  □高职 
□公办  □民营

	法人代表
	
	职    务
	

	电    话
	
	单位网址
	

	项目
负责人
	姓    名
	
	职    务
	

	
	手    机
	
	电子邮箱
	

	是否为国家、省重点建设学校
	是    □否
	国家级 □省级 

	是否建有国家级、省级实训基地
	是    □否
	国家级 □省级

	申报院校简介：（500字）










二、现有基础
	基础硬件

	培训场地及设施设备
	占地面积
（平方米）
	容纳人数（人）
	设备及数量
（台）
	场地用途
（培训/实训/
考试/竞赛等）
	自有/租赁

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	信息化平台/机房建设情况
	








三、师资信息（附个人简历）
	序 号
	姓  名
	性别
	年龄
	学历
	职称
	教授课程

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


四、校企课程开发中心建设方案
	一、基本信息

	开发领域
	□增材制造

	课程对象
	□企业职工   □职业院校学生   □退伍军人   □其他                           

	课程定位
	□公共基础课    □专业基础课    □专业核心课   □其他          

	难度等级
	□初级课程      □中级课程      □高级课程

	二、专业建设情况

	（包括但不限于申报专业的教学基础/专业特色/师资培养/生源规模/教材或题库开发/考试平台建设/社会效果等。）











	三、工作计划

	（包括但不限于可利用的地方政府及教育部门资源、企业资源、招生渠道、预计培训规模、运营管理、目标成果等。）













六、申报意见
	中国电子企业协会智能成型工艺及装备分会：
    同意我单位申报 增材制造校企课程开发中心，相关材料属实。


法人代表（签字）：_____________         学校（章）：________________

                          年  月  日
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